BUNDESPATENTGERICHT

Verklindet am
26. Oktober 2016
20 W (pat) 28/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 039 764.6

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 26. Oktober 2016 durch den Richter Dipl.-Ing.
Musiol als Vorsitzenden, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing.

Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 01 K des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 31. Marz 2014 wird aufgeho-
ben und die Sache zur weiteren Behandlung — auf der Grundlage
des im heutigen Termin gestellten Antrags — an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurilickverwiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die Patentanmeldung 10 2005 039 764.6 mit der Bezeichnung

,vorrichtung fur eine thermische Kopplung und Verfahren zur Herstellung einer

thermischen Kopplung®

ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der
Prufungsstelle fur Klasse G 01 K durch Beschluss vom 31. Méarz 2014 zurtickge-
wiesen worden. Zur Begriindung hat die Prifungsstelle insbesondere ausgefihrt,
dass der Durchschnittsfachmann durch eine Zusammenschau des in den Druck-
schriften D1 und D2 Beschriebenen zu einer Vorrichtung mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelange. Fir diese Zusammenschau bedtrfe es keiner erfinde-
rischen Leistung, weil beide Druckschriften dasselbe technische Gebiet betrafen.
Der Anspruch 1 der Anmeldung sei daher wegen fehlender Erfindungshéhe seines
Gegenstandes nicht gewahrbar. Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 10 ent-
sprache in seinen technischen Merkmalen dem Vorrichtungsanspruch 1, An-
spruch 10 sei daher ebenfalls wegen fehlender Erfindungshdhe seines Gegen-
standes nicht gewéahrbar. Der Zuriuckweisungsbeschluss wurde der Anmelderin

am 5. April 2014 zugestellt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 25. April 2014 eingelegten

Beschwerde.



Im Rahmen des Prifungsverfahrens wurden seitens der Prifungsstelle funf

Druckschriften genannt:

D1
D2
D3
D4
D5

DE 31 26 931 Al,

CH 678 891 A5,

DE 199 13 195 A1,

DE 196 30 794 Al und
US 2003/00 864 77 Al.

Der Senat hat mit Schreiben vom 25. Oktober 2016 noch folgende Druckschrift

zum Stand der Technik ins Verfahren eingefihrt:

D6

DE 26 14 917 Al.

Die Bevollmachtigten der Anmelderin und Beschwerdefuhrerin haben die Anmel-

dung in der mindlichen Verhandlung vom 26. Oktober 2016 zuletzt mit einem ein-

zigen, im Termin Ubergebenen neuen Anspruch verteidigt.

Sie beantragen,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 01 K des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 31. Méarz 2014 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender
Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, dem BPatG in der mundlichen Verhandlung am
26. Oktober 2016 uberreicht,

anzupassende Beschreibung und Zeichnungen.



Der geltende einzige Anspruch lautet:

,verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Tem-
peratursensors (12) an ein Element (20), dessen Temperatur zu be-
stimmen ist, wobei zwischen dem Temperatursensor (12) und dem
Element (20) ein warmeleitendes Medium angeordnet wird, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Element (20) eine Ausnehmung (26)
ausgebildet wird, die Ausnehmung (26) zumindest teilweise mit einer
flexiblen, kompressiblen Folie (28) als Medium Uberdeckt wird und
der Temperatursensor (12) in die Ausnehmung (26) unter Mithahme
der Folie (28) zur thermischen Kopplung U-férmig hineingedrickt
wird, wobei die Folie (28) als festes, elastisches Warmeleitelement
mit Uberwiegender flachiger Ausdehnung ausgebildet ist, wobei der
Temperatursensor (12) auf einer Leiterplatte (14) angeordnet ist und
wobei die Folie (26) mindestens zu zwei Seiten der Wandung (38)

kontaktiert wird.”

Die Bevollmachtigten der Anmelderin und Beschwerdefihrerin sind der Meinung,
dass das Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Tempera-
tursensors nach dem nunmehr geltenden Anspruch neu sei und auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit beruhe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses und Zuriickverweisung der Sache an das DPMA
fuhrt (8 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).



1. Die Patentanmeldung betrifft laut Seite 1, Absatz 1 der Ursprungsunterla-
gen eine Vorrichtung fur eine thermische Kopplung eines Temperatursensors an
ein Element, dessen Temperatur zu bestimmen ist, sowie ein entsprechendes
Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors

an ein Element, dessen Temperatur zu bestimmen ist.

Es sei bekannt, die hohe thermische Verlustleistung von Transistoren Uber Kihl-
korper an die Umgebung abzufiihren. Um die Transistoren vor thermischer Uber-
last zu schitzen, wirden Transistoren mit integriertem thermischen Schutz einge-
setzt oder der Temperaturschutz tGber einen externen Temperatursensor realisiert,
der mittels Warmeleitpaste oder Vergussmasse thermisch an den Kuhlkérper und
damit an den Transistor angekoppelt sei. Wenn die Temperatur einen vorgegebe-
nen Grenzwert Uberschreite, werde die Leistung der Transistoren entsprechend
reduziert. Dieses werde auch bei linearen Klimageblasereglern angewendet.
Nachteilig sei, dass Trocknungszeiten und spezielle Malinahmen fir die Trock-
nung der Warmeleitpaste oder der Vergussmasse zu beachten seien. Wirden
Transistoren mit integriertem thermischen Schutz verwendet, mussten die mit die-
sen Transistoren verbundenen Nachteile und héhere Teilekosten in Kauf genom-
men werden (Ursprungsunterlagen, S. 1, Absatz 2 — S. 2, Absatz 1).

Erfindungsgemal sei der Temperatursensor in einer Ausnehmung des Elements
angeordnet, dessen Temperatur zu bestimmen sei, und ein warmeleitendes Me-
dium als flexible Folie ausgefuhrt, die mit dem Temperatursensor und mit einer
Wandung der Ausnehmung zumindest teilweise in Kontakt stehe. Das Element
besitze einen geringen Warmewiderstand, erhitze sich mit dem warmeerzeugen-
den Bauteil bzw. kiihle sich mit diesem ab. Da das Medium eine flexible Folie sei,
werde die thermische Anbindung des Temperatursensors fertigungsgunstig reali-
siert, da keine Trocknungszeiten mehr zu beachten seien und die Folie zwischen
der Wandung des Elements und dem Temperatursensor liege. Der Begriff der Fo-
lie sei dahingehend zu verstehen, dass es sich um ein festes Warmeleitelement
handele, welches eine uUberwiegend flachige Ausdehnung und elastische Eigen-

schaften aufweise. Es sei nicht erforderlich, dass die Folie eine vernachlassigbare



Dicke besitze. Unter dem Begriff des Temperatursensors solle allgemein ein Bau-
teil verstanden werden, welches unter Zuhilfenahme von Messmitteln geeignet sei,
eine Temperatur und/oder eine Temperaturanderung zu erfassen (Ursprungsun-
terlagen, S. 2, Absatz 2 — S. 3, Absatz 1).

Der einzige geltende Patentanspruch beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors und kann wie folgt geglie-
dert werden (Abweichungen zum Anspruch 10 gemafd Ursprungsunterlagen fett

hervorgehoben):

1.0 Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatur-
sensors (12) an ein Element (20), dessen Temperatur zu bestimmen ist,

1.1  wobei zwischen dem Temperatursensor (12) und dem Element (20) ein
warmeleitendes Medium angeordnet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2 in dem Element (20) eine Ausnehmung (26) ausgebildet wird, die Ausneh-
mung (26) zumindest teilweise mit einer flexiblen, kompressiblen Folie
(28) als Medium uberdeckt wird

1.3 und der Temperatursensor (12) in die Ausnehmung (26) unter Mithahme
der Folie (28) zur thermischen Kopplung U-férmig hineingedrickt wird,

1.4 wobei die Folie (28) als festes, elastisches Warmeleitelement mit Gber-
wiegender flachiger Ausdehnung ausgebildet ist,

1.5 wobei der Temperatursensor (12) auf einer Leiterplatte (14) angeord-
net ist und

1.6 wobei die Folie (28) mindestens zu zwei Seiten der Wandung (38)

kontaktiert wird.

2. Als fur die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zustdndigen Fachmann
sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der physikalischen Messtechnik an, der

mehrjahrige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Temperaturmessung besitzt.



3. Der Inhalt des in der mundlichen Verhandlung verteidigten einzigen An-
spruchs geht in zulassiger Weise auf die am 23. August 2005 ursprunglich beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Anmeldeunterlagen zurick.

Das nun beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung
eines Temperatursensors wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zu-
sammenfassung der urspriinglichen Anspriche 10, 2, 3 und 6 beruhen bzw. auf
Seite 2, letzter Absatz, bis Seite 3, zweiter Absatz, der Ursprungsunterlagen of-

fenbart sind.
4. Mehrere Begrifflichkeiten im Anspruch bedirfen der ndheren Erlauterung.
Der oben definierte Fachmann legt denselben zur Uberzeugung des Senates im

Einzelnen folgendes Verstandnis zugrunde:

Die Anmeldung zielt ganz allgemein darauf ab, einen Temperatursensor — der von

seiner Arbeitsweise her nicht weiter spezifiziert wird — mittels eines Eindrickvor-
gangs an einem wie auch immer gearteten Bauteil (Element) zu befestigen. Insbe-
sondere wird darauf Wert gelegt, dass nicht allein der Temperatursensor in eine
fur ihn vorgesehene Ausnehmung des genannten Elements gedriickt wird, son-
dern zusammen mit diesem ein als Folie bezeichnetes, nicht zwingend dinnes,
aber warmeleitendes, flachiges, festes und elastisches sowie kompressibles Me-
dium, das den Kontakt mit der Ausnehmung verbessern und aufgrund seiner gu-

ten Warmeleitungseigenschaften Uber eine gute thermische Kopplung positiv auf

die Temperaturmessung wirken soll. Die Herstellung und Aufrechterhaltung guter
thermischer Kontaktverhéltnisse zwischen dem Temperatursensor und dem Ele-
ment, an dem die Messung stattfindet, ist - unabhangig von indirekter oder direkter
Temperaturbestimmung - funktionsnotwendig, da die Ansprechgeschwindigkeit
des Sensors und seine Messgenauigkeit in Bezug auf die Temperatur des Ele-
ments bei schlechten Kontaktverhaltnissen in der Regel stark von der Realitat ab-
weicht.



Die oben genannte Ausnehmung stellt in dieser allgemeinen Form ein nicht weiter
spezifiziertes Volumen dar, das in Abweichung zur sonstigen auf3eren Oberflache
des Elements eine Vertiefung in selbigem darstellt, lasst jedoch offen, ob hiermit
lediglich eine Einbuchtung/-dellung oder auch eine vollstandige Durchteufung sei-
ner Oberflache verbunden ist; daher ist mit dieser Begrifflichkeit hier prinzipiell

beides umfasst.

5. Der Anmeldegegenstand ist ausfiihrbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die
in den Anmeldeunterlagen enthaltenden Angaben (vgl. insbesondere die Figuren 3
und 4 mit zugehdriger Beschreibung) dem fachméannischen Leser so viel an tech-
nischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem
Fachkoénnen in der Lage ist, das anspruchsgeméalRe Verfahren erfolgreich auszu-

fuhren.

6. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs gilt gegentuber dem im
Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu (§ 3 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt ein Verfahren zur Her-
stellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors, das alle Merkmale
des einzigen Anspruchs aufweist. Sie zeigen insbesondere keinen Verfahrens-
schritt, bei dem eine Folie zunachst eine Ausnehmung zumindest teilweise Uber-
deckt und in Folge gemeinsam mit dem Temperatursensor in die hierflr vorgese-

hene Ausnehmung gedruckt wird.

Aus der dem Sachgehalt des einzigen Patentanspruchs bisher als nachstkom-
mender Stand der Technik ermittelten Druckschrift D2 (CH 678 891 A5) ist ein
Verfahren zur Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors
(,Temperaturfihler 1“) an ein Element (,Rohrleitung 3“), dessen Temperatur zu
bestimmen ist, bekannt (Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 40-47; Merkmal 1.0), das in
Ubereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand folgende Verfahrensschritte

aufweist:



e zwischen dem Temperatursensor (1) und dem Element (3) wird ein war-
meleitendes Medium, namlich eine - auch als Vergussmasse wirkende -,pas-
tose Warmeubertragungsmasse 7 (D2, Sp. 2, Z. 58-65) angeordnet (Merkmal
1.1),

e in dem Element (3) wird eine Ausnehmung (,Einbeulung 4“) ausgebildet (D2,
Figur 1i. V. m. Sp. 2, Z. 51-55; Merkmal 1.2s),

e der Temperatursensor (1) wird in die Ausnehmung (4) zur thermischen Kopp-
lung hineingedrickt (D2, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 58, bis Sp. 3, Z. 4; Merkmal
1.3¢eils);

e das warmeleitende Medium (7) ist als festes, elastisches Warmeleitelement mit
Uberwiegender flachiger Ausdehnung ausgebildet (D2, Figur 1, BZ 4); die
pastose Masse stellt sich fir den Fachmann nach Aushéartung als nicht kom-
plett unelastisch dar, da in diesem technischen Umfeld die funktionsnotwen-
dige, fur eine Temperaturmessung baulich randbedingungserhaltende Ab-
stimmung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Elements und der
pastbésen Masse aufeinander erforderlich ist (D2, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 58-
65; Merkmal 1.4js);

e das warmeleitende Medium (7) kontaktiert die Wandung (4) (D2, Figur 1l
. V. m. Sp. 2, Z. 58, bis Sp. 3, Z. 4; Merkmal 1.6cis).

Abweichend zum Anspruchsgegenstand ist bei dem bekannten Verfahren zur
Herstellung einer thermischen Kopplung eines Temperatursensors kein Einsatz
einer kompressiblen Folie im Sinne der Anmeldung als warmeleitendes Medium
vorgesehen, die zunachst die Ausnehmung tberdeckt (Merkmale 1.2gest, 1.4Rest)
und in einem weiteren Schritt zusammen mit dem Temperatursensor zur thermi-
schen Kopplung U-férmig in die Ausnehmung hineingedrickt wird (Merkmal
1.3rest). Mithin fehlt es auch an einer entsprechenden ,mindestens zu zwei Seiten
der Wandung“ stattfindenden Kontaktierung der Folie (Merkmal 1.6gest). Dartiber
hinaus ist aus der Druckschrift D2 nicht bekannt, den dort genannten Temperatur-
sensor (1) wie beansprucht auf einer Leiterplatte zu implementieren (Merkmal
1.5).
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Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, so dass
das beanspruchte Verfahren auch gegenuber diesen Druckschriften neu ist.

7. Der Gegenstand des einzigen geltenden Anspruchs beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit gegentber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand
der Technik (8§ 4 PatG).

Der Fachmann mag ausgehend von der Druckschrift D2 bei Recherchen zur Wei-
terbildung der dortigen Gegenstdnde zwar durchaus auf die Druckschrift D3
(DE 199 13 195 Al) stol3en, die ihn im gleichen technischen Kontext lehrt, einen
Temperatursensor auf einer Leiterplatte oder einer leiterplattenahnlichen Struktur
vorzusehen und diesen Sensor zum Zwecke von Temperaturmessungen bindig
an einem Element anzubringen, dessen Temperatur zu bestimmen ist (D3, vgl.
Figuren 1 bis 4; Merkmal 1.5).

Es besteht fir den Fachmann jedoch keine Veranlassung, ausgehend vom Ver-
fahren der Druckschrift D2 und vor dem Hintergrund des derzeit im Verfahren be-
findlichen Standes der Technik eine kompressible Folie als warmeleitendes Me-
dium vorzusehen und dieses anschlieRend wie beansprucht zusammen mit dem
Temperatursensor durch das gemeinsame Eindriicken in einer Ausnehmung zu

fixieren.

Zwar lehrt die Druckschrift D6 (DE 26 14 917 Al) dem Fachmann in einem &hnli-

chen technischen Kontext prinzipiell den Einsatz einer warmeleitenden Folie im

Sinne der Anmeldung (D6, ,Fullkérper 10 aus ,elastomerem Silicongummi“, S. 5,
Abs. 3, i. V. m. Figur 1) und zwar im Rahmen einer Schaltkarte, die aus fachman-
nischer Sicht auch einen Sensor tragen kann, um ,einen einwandfreien Warme-
ubergang von den warmeerzeugenden Schaltelementen auf der Schaltkarte® zu
erzielen (D6, S. 2, Abs. 2); dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der
Einsatz von Vergussmassen in diesem technischen Umfeld als nachteilig erkannt
wurde (D6, S. 2, Abs. 1, Z. 4-12) und die dort beschriebene Erfindung ,uberall dort

verwendet werden [kann], wo es auf guten Warmekontakt zwischen den warmeer-
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zeugenden Schaltelementen und der Warmesenke ankommt® (D6, S. 4, Abs. 2,
Z. 3-6). Jedoch weist diese Druckschrift letztlich in eine andere Richtung, da die
Montage und Fixierung der warmeleitenden Folie (10) dort auf dem bindigen Ein-

greifen von Schaltelementen in hierfur in_ihrer Oberflache vorgehaltenen Ausspa-

rungen bzw. Leerrdumen beruht und in keiner Weise ein gemeinsames Verpres-

sen oder Eindricken von wie auch immer gearteten Bestandteilen der dortigen

Schaltkarte mit einer ,unversehrten® Folie in einem weiteren Bauteil gelehrt wird.

Auch die Ubrigen im Verfahren genannten Druckschriften zeigen kein derartiges
Vorgehen.

Jedenfalls beim derzeit vorliegenden Stand der Technik bedarf die anspruchsge-
maRe technische Realisierung des Verfahrens daher erfinderischer Uberlegungen
durch den Fachmann.

8. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und
das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemaf
der damals jeweils herrschenden Antragslage geprift und weitgehend auch die

Recherche darauf begrenzt hat.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung ent-
gegenstehender Stand der Technik existiert, insbesondere im Hinblick auf die an-
spruchsgemafe Fixierung des Temperatursensors durch das gemeinsame Hin-
eindriicken mit einer warmeleitenden Folie in eine Ausnehmung eines zur Tempe-
raturbestimmung vorgesehenen Elements, und eine sachgerechte Entscheidung
nur aufgrund einer vollstdndigen Recherche des relevanten Standes der Technik
ergehen kann, wofur die Prifungsstellen des DPMA zustandig sind, war die Sache
zur weiteren Prifung und Entscheidung an das DPMA zurlickzuverweisen (§ 79
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).
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Der Prufungsstelle obliegt bei der erneuten Prifung ebenso die Entscheidung dar-
Uber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des 8 49 Abs. 1 PatG erfullt,
insbesondere wird sie darauf hinzuwirken haben, dass im Falle einer Patentertei-

lung die Beschreibung an das geltende Patentbegehren angepasst ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (8 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, 8 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird,

dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg ab-
gelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4, ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften (iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

7.

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (8 100 Absatz 1 des Patentgeset-
zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet:

Bundesgerichtshof, Herrenstrafl3e 45 a, 76133 Karlsruhe.
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Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8§ 125a Absatz 2 des Patentge-
setzes in Verbindung mit der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge-
richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)). In
diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsheschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden.
Die Frist fur die Begrindung betragt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-
schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (8 102 Absatz 3 des Pa-

tentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung oder Aufhe-

bung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm,;

3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestiitzt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das

Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof missen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu-
gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (8§ 102 Absatz 5 des Patentgeset-

zes).

Musiol Dorn Albertshofer Dr. Wollny

Hu



